機密
亞洲大學研發暨產學成果智慧財產申請書

(申請表一)
	1. 擬申請專利名稱

─此為暫訂，與正式名稱可能不同，中英文可擇一填寫
	（中文）



	2. 
	（英文）



	3. 發明人
─本欄資訊多用於正式專利申請書與聯繫，請確定資料正確無誤

─發明人欄位若不足，請自行添加
─發明人順序請依貢獻比例填寫

─聯絡電話、電子郵件請填最容易找到發明人之電話與電子郵件，也可填一個以上

請指定一系所作為此專利之績效與收入認列單位：

請指定一人作為產學處就此專利申請主要之聯絡窗口：

(請勿以將離校或已離校之學生作為聯絡人)
	中文姓名
	

	4. 
	英文姓名
	（需與護照使用者相同）

	5. 
	單位名稱/職稱
	

	6. 
	住居所地址
	

	7. 
	電子郵件
	

	
	聯絡電話
	校內分機：       手機：            永久通訊電話：

	
	中文姓名
	

	8. 
	英文姓名
	（需與護照使用者相同）

	9. 
	單位名稱/職稱
	

	10. 
	住居所地址
	

	11. 
	電子郵件
	

	
	聯絡電話
	校內分機：       手機：            永久通訊電話：

	
	中文姓名
	

	12. 
	英文姓名
	（需與護照使用者相同）

	13. 
	單位名稱/職稱
	

	14. 
	住居所地址
	

	15. 
	電子郵件
	

	
	聯絡電話
	校內分機：       手機：            永久通訊電話：

	
	中文姓名
	

	16. 
	英文姓名
	（需與護照使用者相同）

	17. 
	單位名稱/職稱
	

	18. 
	住居所地址
	

	19. 
	電子郵件
	

	
	聯絡電話
	校內分機：       手機：            永久通訊電話：

	3.創作來源
─本欄資訊涉及與資助機關之關係、以及向資助機關呈報登錄之用，請確定資料正確無誤
	□期刊論文名稱：

	
	□研討會論文名稱：

	
	□國科會專題計畫
	計畫名稱與編號：_____________________________________                   
（如選此項請附計畫核定清單影本、專利申請與計畫關聯性說明書—請詳附件一）

	· 
	□國科會產學計畫
	計畫名稱與編號：______________________________________                   
（如選此項請附計畫核定清單影本、專利申請與計畫關聯性說明書—請詳附件一；如核定清單未列出成果歸屬本校，需提供計畫補助合約及雙方協議）

	· 
	□經濟部科專計畫：

	
	□產學合作計畫
	合作廠商：

	
	□學生修習本校課程
	學年度/學期：      課程名稱：             指導教授：

	
	□其他：
（非屬前述類型之計畫，請提供計畫名稱、合作單位、合約書等相關資料） 

	4.本創作內容發表情形
─本欄資訊將用於判斷創作內容是否已經公開，請儘量提供正確所知的資料 
─若尚未發表，請填入預計發表之日期。如已發表，請檢附相關佐證資料

─計畫成果報告是否已／將在網路上公開
※右列資料如有變更，請務必通知本處承辦人。

	□本創作內容係學術發表之一部分

　□已參加或預計參加論文口試，口試時間：____年____月____日。

    若勾選此項，請聯繫本處專利技轉組。
　□已投稿或預計投稿於____________期刊，____年____月____日線上公開、____年____月____日紙本公開。

    請提供：期刊封面&發表文章影本及線上公開資料列印。
　□已參加或預計參加_____________研討會，發表日：____年____月____日。

    請提供：研討會論文集封面、發表文章影本、海報等包含發表場合、日期、發表內容之證明資料
　□其他（如國科會計畫等）：計畫成果報告已／將於____年____月____日線上公開。
請提供：成果報告電子檔，或其線上公開資料連結。

	
	□本創作內容已參加展覽或競賽

    已參加或預計參加____________展覽/競賽，創作內容公開日：____年____月____日。

    主辦單位：_______________。

    公開程度：□文字□圖片□影片□實體□接受採訪
    檢附：展覽或競賽之DM、海報、報名表、照片、相關採訪影片或刊物等包含發表場合、時間、發表內容之證明資料。

	
	□個人發表情形
  □已接受或預計接受___________刊物/新聞採訪，刊出日：____年____月____日。

    公開程度：□文字□圖片□影片□實體拍攝

    檢附：採訪影片、刊物內容等包含發表場合、時間、發表內容之證明資料。

  □已發表或預計發表於本校數位典藏網站、FaceBook、Blog、Twitter、ÝouTube…等，
發表日：____年____月____日。

    檢附：螢幕擷取畫面、網址等包含發表時間、發表內容之證明資料。

	
	□本創作尚未發表但有其他發表計畫。

  預計於____年____月____日發表於____________。

	
	□本創作尚未發表且未來無發表計畫

	5.擬申請國家
─欄位若不足請自行添加

─專利類別如不確定可免填
	1.
	專利類別：□發明  □新型  □設計

	
	2.
	專利類別：□發明  □新型  □設計

	· 
	3.
	專利類別：□發明  □新型  □設計

	· 
	4.
	專利類別：□發明  □新型  □設計

	6.資料及文件檢附狀況自我檢查
	□研發成果智慧財產申請書(含表一 ~ 表三)

□本創作內容曾/預計發表附件
□請將此申請書mail至iic@asia.edu.tw，紙本送產學營運處(H420室)

	＊以上所載欄位內容請如實填報，若因填報錯誤或遺漏使本專利申請案遭核駁或其他致本校受有損失之情事，將影響創作人未來申請專利之權益。

	本人同意依據「亞洲大學研究發展成果及技術移轉管理實施辦法」提出申請，並同意履行下列義務：

1.
本人於專利案之申請、審查、異議、訴願、撤銷、行政訴訟及司法訴訟等法律程序中應對其發明內容負答辯及說明之責任，並無償協助學校進行必要程序。

2.
本人了解並同意亞洲大學為專利申請、維護、核駁答辯、績效統計、推廣行銷之目的，蒐集、處理、利用本申請書所提供之資料。

3.
本人應配合專利承辦單位實施該發明之推廣應用。

4.
本人因抄襲等不法手段獲得專利，以致侵害他人權益時，本人應負一切責任。

5.
本人應承擔本法第七條規定之費用。

	創作人：____________(簽或章) 日期：_____________
	創作人：____________(簽或章) 日期：_____________

	創作人：____________(簽或章) 日期：_____________
	創作人：____________(簽或章) 日期：_____________


(不足請自行添加)
（以下請自新頁開始）
	6. 申請台灣以外地區專利之補充理由
─例:現已有或將有合作案會進行及或相關市場考量

─本項內容將有助於增進獲准台灣以外專利補助之機會 請創作人儘量加以說明
	

	7. 本創作是否正在(或將要)進行相關的產學及/或技轉合作案
─例：請提供相關的產學及/或技轉合作案名稱與廠商名稱
	

	8. 請提供您所知與本創作相關的已知專利、文獻或產品
─例：您的創作是對哪些專利、技術、設計的修改、改進

─若有現有之相關文獻資料及/或產品型錄等相關資料，亦可以附件形式進行補充
	相關專利（含創作人申請中或已獲證的專利）：
相關文獻：
相關產品：


	9. 請簡述本創作相較於前述已知專利、文獻、設計或產品之不同、改良，及/或突出功效
	

	10.創作摘要

─請簡短說明本創作的特徵，就如同論文的摘要，中英文均可
	

	11.有關本創作之關鍵字
─最好中英文均提供，以便對國內外資料庫進行檢索
─為使檢索產出更精確的結果，請將較特定、特殊的關鍵字置於較廣泛、一般的關鍵字之前。
	

	12.本創作之創作背景
─請描述本技術所欲解決之問題、該問題目前已知的解決技術、方法、這些已知技術的缺失、以及本技術和這些已知技術的不同點、或本技術所能達成的功效；或本設計之創作特點及設計外觀說明

	

	13.本創作的實施方式
─如果是一種技術，請儘量詳細描述如何實現本創作。如果是一種裝置，本技術包含哪些元件、各元件的功能、元件之間的互動關係；如果本技術是一種程序、製程、方法，本技術包含哪些步驟。同時亦請說明本技術實施的環境，例如是搭配哪些其他裝置。請儘量提供輔助說明的圖示、表格、數據等。
─如果是一種外觀設計，請儘量詳細說明本創作的特點。如果是一種3D的形狀、花紋、色彩或其結合，請提供六面視圖及立體圖；如果是一種2D的平面圖案，請敘明其爲何種平面圖。
─本節不是在寫正式的專利說明書，請勿擔心格式，但說明的清晰與否有助於專利的審查與正式的專利說明書的撰寫
	

	14.請提供代表圖式及/或化學式

─請提供最足以代表本專利精神之圖式及/或化學式
*本欄非必填
	


註: (1) 專利類別定義：

①發明，指利用自然法則之技術思想之創作；

②新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作；

③設計，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。
(2) 專利申請地區請就該申請地區專利授權可能性、市場規模與銷售金額間之關聯性等因素考量。
(3) 申請專利之發明或創作若於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，即喪失向歐洲智慧財產局申請專利之資格；於發表日算起超過六個月即喪失向中華民國智慧財產局申請專利之資格；發表日算起超過十二個月即喪失向美國智慧財產局申請專利之資格。
(4) 各國智慧財產局網站：【專有名詞中文翻譯可參考國立編譯館網站：http://www.nict.gov.tw 】
①中華民國：http://www.tipo.gov.tw/ 

②美國：http://www.uspto.gov/patft/index.html  

③日本：http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl  

④中國大陸：http://www.sipo.gov.cn/sipo/zljs/default.htm  

⑤歐洲專利局：http://ep.espacenet.com
亞洲大學

研發成果智慧財產權歸屬同意書

(申請表二）
計畫名稱：                             編號：                   
立同意書人(第一順位發明人/創作人)                基於欲以亞洲大學（以下簡稱學校）之名義申請研發成果，得以使用學校所有或由學校管理之設備或運用學校單獨或與其他機構或企業共同提供之金錢補助或贊助，從事上述研究計畫工作，茲不可撤銷地聲明同意下列事項：
1、 本人對於亞洲大學「亞洲大學研發成果與技術移轉管理辦法」之各項規定，包括未來可能作成之各項增訂與修正之規定，完全同意遵照辦理。
2、 本人同意本人單獨與他人共同獲致之研發成果之產權，包括專利申請權、專利權、著作權、營業秘密及其他權益，歸屬亞洲大學所有，並同意辦理相關之權益移轉手續，使亞洲大學單獨或依其與相關公、民營機構、法人或自然人之合作協議與該機構、法人或自然人共同申請取得專利權、著作權、營業秘密或其他權益。
3、 本人同意於相關專利權申請程序或著作權登記程序協力提供文件、資訊或其他必要之協助，處理異議、訴願、再訴願、行政訴訟或其他程序及事宜。
4、 本人同意就相關之專利權益、著作權、營業秘密及其他權益之估價，提供本人所知悉之一切文件及資訊。
5、 本人保證對任何第三人無任何與本同意書之規定相牴觸之義務。
6、 本人保證就本人之發明、發現或可享有著作權之著作或其他資料無任何與本同意書相違背之情事。
7、 本同意書未規定事宜，應依民法及本院相關規定或規範辦理。
立同意書人：
身分證字號：
地址：
中華民國       年       月         日
亞洲大學專利申請權及專利權讓與協議書

(申請表三）
讓與人：                             (第一順位發明人/創作人)

受讓人：亞洲大學

原讓與人同意將其 發明/創作 之「                                   (以下簡稱本案)」專利申請權及專利權讓與受讓人，雙方約定條件如下：

1、 讓與人同意將本案之專利申請權及專利權全部讓與受讓人所有。

2、 雙方同意由受讓人依亞洲大學制訂之研發成果及技術移轉管理實施辦法給予讓與人專利申請及維護相關費用做為讓與人讓與專利申請權及專利權之報酬。

3、 受讓人有權決定本案之專利申請國家及是否繼續維護專利權。專利申請及維護費用由受讓人依亞洲大學研發成果及技術移轉管理實施辦法支付，讓與人同意無條件配合及協助受讓人辦理取得專利權所需之相關程序。

4、 讓與人於本案在專利核准公告前，應妥善保管本案相關資料並予保密，非經受讓人事前同意不得洩漏或交付予任何第三人。

5、 本協議書乙式二份，由雙方各執乙份為憑。如因本協議書有所爭訟，雙方同意以臺灣台中地方法院為第一審管轄法院。

讓與人：                     

身份證字號：                 

地  址：                                                  

受讓人：亞洲大學

負責人：

地  址：台中縣霧峰鄉柳豐路500號
中華民國       年       月         日
專利申請與計畫關聯性說明書
	國科會編號
	(無需填寫)

	補助計畫編號
	
	計畫主持人
	

	計畫名稱
	

	專利名稱
	
	發明人
	

	說明：



※本案將依國科會「補助學術研發成果管理與推廣作業要點」辦理專利費用補助申請，
計畫主持人確認未於計畫經費報支專利申請相關費用。

                               簽章：              
案件編號（產學處填寫）
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產學處專利技轉組

